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Schadensanalytik -

Klima- und Kriechstromschaden bei
Hochvolt- und Signalelektronik

Referenten

Dr. Markus Meier 09,00 // BegriiBung

Gruppenleiter Reliability & . .. .
Surfaces - Firmenprasentation und Vorstellung des Tagesprogramms

ZESTRON Europe - Vorstellungsrunde und spezifischer Fokus der Teilnehmer

Dr. Markus Meier 09.30 // Einfiihrung

- Notwendigkeit der Schadensanalyse
- Feuchte-materialinduzierte Ausfallmechanismen in der Leistungselektronik
- Kurzvorstellung des analytischen Handwerkszeugs

10.30// Pause

David Dudek 11.00 // Schadensanalytik elektronischer Baugruppen
Projekt-und - Fehler verstehen — Vom Erfassen der Fehleranamnese bis zur detaillierten
Zuverladssigkeitsingenieur Schadbildanalyse
Trainalytics GmbH ;. s4chen finden — Hypothesen entwickeln, priifen und verifizieren
- Ldsungen sichern — Maf3inahmen ableiten und Qualitat nachhaltig starken

11.45 // Mittagspause

Stefan Schmitt 12.45 // Klimasicheres Design elektrischer und elektronischer Baugruppen —
Director Product Compliance

Praktische Tipps

Semikron Danfoss Elektronik
GmbH & Co. KG _ Hzufige Fehler bei der Durchfiihrung von Klimatests
- Methodische Schwachstellen- und Ausfallanalyse

14.00 // Pause

Teilnehmer unter Anleitung 14.15 // Praktische Ubung: Bearbeitung eines Schadensfalles

- Systematische Vorgehensweise bei der Analyse
- Bearbeitung eines Schadensfalles in Arbeitsgruppen

Dr. Markus Meier 15,30 // Abschlussdiskussion

- Diskussion der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen
- Ggf. Diskussion von Problemstellungen der Teilnehmer

16.00 // Ende der Veranstaltung




